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Disclaimer 본자료는회사의영업활동에대한이해증진을위해코아시아(이하”회사”)에의해작성되었으며이의반출, 복사또는
타인에대한재배포는금지됨을알려드리는바입니다.

본자료에포함된“예측정보”는개별확인절차를거치지않은정보들입니다. 이는과거가아닌미래의사건과관계된사항으로
회사의향후예상되는 경영현황및재무실적을의미하고, 표현상으로는‘예상’,‘ 전망’,‘계획’,‘기대’,‘(E)’등과같은단어를포함합니다. 

위“예측정보”는향후경영환경의변화 등에따라영향을받으며, 본질적으로불확실성을내포하고있는바,  이러한불확실성으로
인하여실제미래실적은“예측정보”에기재되거나암시된 내용과중대한차이가발생할수있습니다.

또한, 향후전망은현재시장상황과회사의경영방향등을고려한것으로향후시장환경의변화와전략수정등에따라 변경될수
있으며,  별도의고지 없이변경될수있음을양지하시기바랍니다.

본 자료의 활용으로 인해 발생하는 손실에 대하여 회사 및 회사의 임원들은 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을알려드립니다.  

(과실및기타의경우포함)



CONTENTS

Prologue

01 About CoAsia

02 Core Competitiveness &

Growth Potential  



Prologue About CoAsia . CoreCompetitiveness & GrowthPotential

Investor Relations 201901

4

코아시아 마이크로 일렉트로닉스(대만 상장사)가 보유한 중화권 중심의
유통 및 솔루션 네트웍을 통해 제조 자회사의 중화권 주요 제조업체 진출

코아시아 중화권 Major 제조업체 진출

·Name Value

·Market Chanel

·Sourcing

·MIC, SPK

· LED

·카메라모듈

자회사간 시너지
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신규 사업 소개

CoAsia 모태사업 (비메모리 파운드리 디자인서비스 사업) 및 20년간
시스템솔루션 및 반도체 유통사업을 통해 형성된 폭 넓은 중화권 네트웍을 기반으로
중화권 고객을 시작으로 글로벌 메이저 고객으로 확장하는 신규 DSP사업을 추진

1단계

설계

2단계

생산

3단계

조립 / 검사

반도체IP
개발기업

FABLESS DSP

System / ICT

파운드리

CoAsia SEMI

- 설계→ 생산 생태계의 중요 거점 역할

- Fabless 디자인 후속공정 (Back end)

- ICT 등 고객사의 턴키 서비스

(Front end + Back end)

※ DSP : Design Service Provider
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회사 개요

국내시장에서 아시아로 넓혀가는 코아시아

주요경영진

회사명 ㈜코아시아 (구코아시아홀딩스)

C E O 이희준,  위종묵 (각자대표)

설립일 1993.05

자본금 100억 원

직원수 256명 (계열회사 포함 : 6,640명 )

사업영역

전문, 과학 및 기술 서비스업

계열회사사업영역 - 비메모리파운드리디자인서비스,

마이크로폰,  스피커, 카메라모듈,  

LED 제조,  반도체및전자부품유통

홈페이지 www.coasiacorp.co.kr

주 소 인천광역시 남동구 남동서로 193

1997~현재 코아시아그룹회장

2008~2015 HNT일렉트로닉스CEO

1987~1997   삼성전자Senior Manager

01
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일반개요 CEO 프로필

• 코아시아 CEO
•   보광그룹 CFO

•   삼성전자Manager

•   HNT VINA  CEO

•   ITSWELL CEO

•   삼성전자과장

• CoAsia SEMI  LTd.HK  CEO
• 연세대학교교수
• 삼성전자부사장 (ASIC, MEMORY)

• 포인칩스CEO
• CoAsiaMicroelectronics 기술이사

• 삼성반도체 부장

이 희 준 회장

김태섭사장 (BSE)

위종묵사장 (CoAsia)

김진헌사장 (HNT VINA)

김경호사장 (CoAsiaSEMI, Ltd. HK)



Prologue About CoAsia

Investor Relations 2019

CoreCompetitiveness & GrowthPotential

02 CoAsia 그룹
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스마트디바이스
음향솔루션기업

HNT VINA

카메라모듈전문기업
시스템솔루션및

전자부품유통기업

51.0 % 20.25%

CoAsia Electronics

100%

100%

100% CoAsia (한국)

Well Display

CoAsia (심천)

100% CoAsia (인도)

100%

100%

100%

CoAsia (상해)

CoAsia (싱가포르)

CoAsia (홍콩)100%
응에안법인

(베트남)

하이증법인
(베트남)

100%

1  0   0  %

BSE

케이프 메티스톤 PEF
(최다출자자 : 이희준 대표 44%)45.01%

80% Air Mentor

비메모리파운드리
디자인서비스기업

100%

CoAsia SEMI Ltd.

LED 패키징전문기업

100%

ITSWELL VINA
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CoAsia 그룹 연혁

비메모리 반도체 디자인서비스 사업으로 제2의 성장 도모

1997~2003
2004~2012

2014~현재

1997 ‘CoAsiaMicroelectronics’ 설립 (대만)

1998 IC Design Service, IP Solution 사업개시

1999 SoC Solution Service 사업 개시 (ASIC, Foundry)

2003 System Solution 사업 개시 (AP, TFT)

2003 Microsoft Embedded Partner 공식 선정

2004 S전자 Mobile Solution Partner 공식 선정

2004 CoAsia Microelectronics 대만주식시장상장 (8096)

2005 CIS, CMOS Image Sensor 사업개시

2008 HTC Compact Camera Module 공급

2010 모바일솔루션 사업 확장 (OLED, TSM, MEMORY)

2011 ‘㈜이츠웰’ 아시아 50대 기업 선정

2012 S전자 Memory Validation lab. 공식 선정

2012 S디스플레이 공식 유통채널선정

2014 동남아시아유통채널 확장 (싱가폴, 인도, 베트남)

2015 ‘㈜비에스이홀딩스’ 인수 (코스닥045970)

2015 사명변경 ‘㈜코아시아홀딩스’

2016 ‘HNT ‘코스닥 시장 상장 (176440)

2019 사명변경 ‘㈜코아시아’

2019 ‘HNT’ 매각및 ‘HNT VINA’ 인수

2019 ‘㈜이츠웰’ 흡수합병 (코아시아>이츠웰)

2019 ‘CoAsia SEMI Ltd. HK’ 설립 (한국, 미국, 대만, 중국지사설립)
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자회사 사업영역04
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IT 부품에서 비메모리 파운드리 디자인서비스로 사업영역 확대

MIC(ECM, MEMS) Camera Module

LED Lamp Design Service

SPK

SMD LED

HNT

CoAsia
SEMI

BSE

ITSWELL
Wafer

VINA
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자회사 생산 인프라

국내 본사를 중심으로 베트남 생산기지 확보를 통한 효율적 생산 인프라 구축

05

인천본사 VINA 법인

11

· 면적: 11,189㎡

·  직원수 : 2,100명

·  CAPA : CCM 1,300만/월

· 면적: 9,898㎡

·  직원수 : 107명

·  R&D  Center

Hải Dương 법인(베트남) Nghe An법인(베트남)

· 면적: 7,357㎡

· 직원수 : 214명

· CAPA : LAMP 160만/월
SMD  2,100만/월
MODULE  338만/월

인천본사

· 면적: 9,800㎡

·  직원수 : 314명

·  CAPA : MIC(MEMS, ECM)

1,500만/월

· 면적: 50,000㎡

·  직원수 :  2,924명

·  CAPA : SPK/RCV  1,500만/월
BM 1M/M

인천 (대한민국)

Hai Duong (베트남)

Nghe An (베트남)

Hoa Bihn (베트남)

· 면적: 4,293㎡

· 직원수 : 346명

· CAPA : LAMP 2,700만/월
SMD 1,600만/월
MODULE  100만/월

베트남법인

Long An (베트남)

단위:백만개/월

CoAsia생산CAPA

15 15
LAMP 28

13

SMD 38

MODULE  …

MIC SPK/RCV LED CCM
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음향솔루션 전문 기업_BSE

음향 솔루션 (MIC, SPK, 음향S/W)분야에서의 절대적인 강자
국내 유일 MIC, SPK 동시 생산 전문기업

01

13

Microphone, Speaker 및Receiver + SoDdriver (New)

[MEMS Microphone]

[Speaker module]

[Receiver/Stereo SPK]

[Display Speaker] New Solution

RCV SPK

SoD Driver
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미래 주력 신제품 개발_BSE

음향관련 S/W 및 H/W  솔루션, 음향 기구 설계 기술을 통해 음향 Set 사업 진입

01

스마트가전 자동차 스마트폰 음성인식
전동블라인드

음성인식
조명

14

》대칭구조로 고역재생능력우수

》구조가단순하여 생산성및원가경쟁력우수

》 동축일체형구조로Design 적용성우수

》 TWS (True Wireless Stereo) Biz. 연계우수

고성능/고음질 SPK (BM) 개발 음성인식MIC Module개발

음성인식전처리
Solution 개발

BM (Balanced Membrane Speaker)

BM

Woofer

Tweeter

Pre-processing
- Beam forming
- Echo cancellation
- Noise suppression

Microphone module

Voice

Noise

Echo

SR 
engine
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3대 주력시장 강화_ITSWELL

3대 주력시장 Application 확대 및 신규 고객사 지속 발굴

02

15

Automotive

 Exterior Interior

2018

Appliances

 Display Module LED Package & Module

2018

Illumination

 Smart Lighting Module LED Package & Module

2018

Future

Future

Future
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국내LED부품 선도기업_ITSWELL

전장 확대 및 Module전환을 통한 Volume & Value 혁신
Sensor, IR, UV 등 Special Area 진입

02

■다품종소량생산체제구축

■기술우위의제품경쟁력

-특허출원18건, 등록65건

■강력한마케팅역량을통한성공적

시장확대

LED 핵심경쟁력 LED 와시너지가가능한신규Biz. 확대

Medical

Silver

Industry

SENSOR

Self-Driving

Car

IT Industry

19
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모바일 카메라모듈 전문기업_HNT VINA

빠른 성장을 보이는 보급형 스마트폰 카메라 모듈의 강자

03

제조/원가경쟁력
·자동화설비/제조기술+해외공장(베트남) 활용

·베트남공장증설로생산능력및원가경쟁력확보

-월 1,300만개생산CAPA(베트남공장)

높은 성장성(CAGR 17%)
·2016년 매출액 : 1,544억

·2017년매출액 : 1,650억

·2018년 매출액 : 2,120억

삼성 보급형스마트폰카메라모듈강자
·Galaxy A, M,  J시리즈 비중 확대

·저화소에서 고화소까지다양한라인업구축

-전면 : 5M ,8M,  13M , 16M,  24M  /  후면5M, 8M, 13M

17

제조기술력을바탕으로성장동력확보 보급형카메라모듈 (CCM)

Galaxy
A시리즈

Galaxy
M, J시리즈

삼성전자 보급형 스마트폰 적용

제조
경쟁력

원가
경쟁력

공정
자동화

∙ 보급형 스마트폰 CCM 
제조 전문 기업

∙ 저화소 ~ 고화소 FF 및 AF
제조 라인업 확보
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경쟁사 대비 우수한 기술력을 기반으로 고객사의 보급형 전략모델 납품

우수한기술력보유및공정자동화 Active Align 설비도입 / Bezelless에따른CCM 소형화

<RRT(Raw Resolution Test) 공정 적용>

<FATS(Full Auto Test System) 도입>

Lens Ass’y

Singulation

Focus

Lens Sealing

UV Cure

Final Test

Ink Marking

EVI

Tape Attach

FATS 도입 전
9개 공정

Lens Ass’y

FATS

Focus

Lens Sealing

UV Cure

Final Test

Ink Marking

Tape Attach

Singulation

EVI

FATS 도입 후
4개 공정

공정 통합
및 자동화

공정
효율화

가격경쟁력
확보

신규모델
선도개발

• AP Board(H/W)로 진행하던 영상 Test를 S/W로 대체

뉴스1 2019. 02. 25

“단 3분만에 매진“…인도 탈환 노리는 갤럭시M
폭발적 반응

서울경제 2019. 02. 06

[MWC]중저가 ‘갤럭시A’ 공개…’인피니티-U’ 
최초 탑재

우수한 기술력과 공정자동화_HNT VINA
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아시아 Infra Network을 보유한 유통 전문 기업_CoAsia Taiwan

다년간 축적된 업적으로 세계 최대 시장의 메이저 고객사 확보
“아시아 1위 모바일 솔루션 파트너”

04

CN,  53%
(S  35%, N 18%)

TW,  23%Others,         
24%

Revenue by Product

Revenue by Area

MEM,  35%

CIS,  38%

OLED,  21%

6%

19
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주력제품 및 사업영역 확대_CoAsia TW

코아시아그룹 연계 , 주력 제품 라인 확대 및 사업영역 확장으로 시장 창출

04

2020

Invest & Develop New Biz.

Introduce New Product Line

Samsung Partner

Semiconductor / Display

CoAsia Group

BSE

Market Creation

China / Taiwan / Korea

India / South East Asia
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